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摘要(译)

本发明公开了OLED封装结构、显示面板以及制备封装结构的方法。该
OLED封装结构包括：基底；有机发光器件，所述有机发光器件设置在所
述基底上；增强孔，所述增强孔设置在所述基底以及所述有机发光器件
的至少之一上，且沿所述有机发光器件一侧向所述基底方向延伸；封装
层，所述封装层覆盖所述有机发光器件，且所述封装层的至少一部分延
伸至所述增强孔中。由此，可以增加该封装结构的信赖性，增加封装层
的粘附强度，防止发生剥离或封装失效，提高该封装结构的使用寿命。
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